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Abstract (en)
Coupling members with a negative relief of their load-bearing contact surfaces, are produced by a rough-forging process followed by a cold gauging
process. First of all contact surfaces (5) parallel to the direction of the forging stroke are produced with an admeasurement k at the top faces (2) in
the marginal region adjoining edges (3). Subsequently, the top faces are cold forged with exact measurements so that every finished contact surface
extends obliquely towards the top face enlarged by the gauging. <IMAGE>

Abstract (de)
Zur Herstellung von Kupplungsteilen mit negativer Hinterstellung der lasttragenden Kupplungsflächen ist nach einem Verfahren zum
Genauschmieden von Kupplungsteilen vorgesehen, daß in einem Vorschmiedeprozeß zunächst zur Richtung des Schmiedeschlags parallele
Kupplungsflächen (5) erzeugt werden, und zwar mit einem die daran angrenzenden Kopfflächen (2) überhöhendem Aufmaß wenigstens in dem die
jeweils gemeinsame Kante (3) dieser Flächen angrenzenden Randbereich und daß in einem nachfolgenden Kaltkalibrierprozeß die Kopfflächen
maßgenau geschmiedet werden, derart, daß jede fertige Kupplungsfläche zur durch das Kalibrieren vertreiterten Kopffläche hin schräg verläuft.
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